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木林森股份有限公司关于与 

华灿光电股份有限公司签署战略合作协议的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

 一、概述 

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）近日与华灿光电股份有限公司（以

下简称“华灿光电”）签署了《战略合作协议》。双方经友好协商，本着互惠互

利、实现双赢的目标，建立战略合作伙伴关系。 

 本协议为战略合作协议，无需提交董事会审议。 

本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。 

 

 二、合作方介绍 

1、单位名称：华灿光电股份有限公司；  

2、法定代表人：刘榕；  

3、注册资本：67,500 万元人民币；  

4、注册地址：湖北省武汉市东湖开发区滨湖路 8 号 

5、主营业务：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备、蓝

宝石晶体生长及蓝宝石深加工产品的设计、制造、销售、经营租赁；自有产品及

原材料的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按

国家有关规定办理申请；经营范围不含国家禁止及限制外商投资企业经营的项目；



依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  

6、关联关系：华灿光电与公司不存在关联关系； 

 

三、战略合作协议的主要内容 

甲方：木林森股份有限公司 

乙方：华灿光电股份有限公司 

1、甲方将在同等条件下优先采购乙方的产品。甲方在未来 3 年内从乙方采

购的 LED 芯片产品价值金额不少于 15 亿元人民币。产品价格和数量以季度为周

期定期根据市场需求调整。 

2、乙方将优先保障甲方的供货，同时考虑到甲方单一产品采购规模大的因

素，乙方承诺将给予甲方最优惠价格保护。 

3、乙方将尽一切可能条件保障甲方的供货数量达到目标。措施包括：（1）

加快投资建设义乌新厂；（2）在苏州厂加快扩大芯片制造产能；（3）改造武汉

厂生产设备提升芯片产量，等等。 

4、甲乙双方将积极合作新产品开发，乙方义乌新厂建设在设备引进方面将

积极考虑甲方的新产品技术需求，为甲方提供富有竞争力的 LED 芯片产品。 

5、乙方承诺甲方将优先获得义乌新厂投产后释放出的新增产能的分配，保

障甲方未来不断扩大的 LED 芯片需求。 

 

四、战略合作协议对上市公司的影响 

1、华灿光电是国内领先的 LED 芯片供应商，一直致力于研发、生产、销售

全色系高品质 LED 外延材料与芯片，拥有国际领先的技术研发能力和成熟的生

产工艺。公司与其开展战略合作，对芯片实行规模化采购，从而获得较低的芯片

价格，并建立良好的长期合作关系，稳定了公司芯片供应渠道及有效的降低芯片

采购成本。 



2、公司的规模优势突出，与生产规模相对应，公司对芯片实行规模化采购，

有效的提高了公司芯片采购的议价能力，使芯片采购成本降低；另一方面，规模

化的芯片采购能快速补充库存，一旦发现芯片供应趋紧，价格上升，公司能提前

备货及锁定价格，以最大限度保证芯片价格的稳定，减少芯片价格波动对公司生

产经营造成不利影响。 

3、公司 LED 封装产品系列丰富，产品覆盖面较广，生产中可接受的芯片规

格范围需求较广。通过对芯片的规模化采购，不同规格型号及性能的芯片公司都

能够合理利用，对芯片的利用率较高，减少了芯片的浪费，使芯片成本得到有效

控制。 

 

五、风险提示 

本协议仅为双方战略合作的框架性协议，在开展具体合作业务时，需另行商

洽签订具体合作协议。因此本协议在履行中可能发生变动，存在一定的不确定性，

敬请广大投资者注意投资风险。 

 

六、备查文件： 

1、公司与华灿光电股份有限公司签署的《战略合作协议》。 

 

 

特此公告！ 

 

 

 

 

木林森股份有限公司 

                                                  董事会 

2016 年 4 月 11 日 




